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会议简介

组织机构

会址介绍

CONFERENCE

ORGANIZATION

INTRODUCTION

“ 中 国 材 料 大 会 2019” 定 于 2019 年 7 月

10-14 日在四川省成都市召开，会议由中国材料

研究学会发起并主办。大会共设 41 个分会场、2

个材料论坛，征文内容涵盖能源材料、环境材料、

新型功能材料、先进结构材料、材料基础研究等

材料领域。此外，还将同期举行材料教育论坛、

材料分析测试技术展览会，预计会议规模为 4500

余人。

成都，别称“蓉城”，她是一座景色秀丽、

气候宜人的城市，她是地灵人杰的文化之邦，她

是联合国教科文组织命名的世界美食之都。2600

多年的建城史孕育了都江堰、武侯祠、杜甫草堂、

金沙遗址等众多名胜古迹。

中 国 西 部 国 际 博 览 城 位 于 天 府 中 心 核 心 区

域。该场馆外观呈“V”字型延伸，具有高低错

落的天际轮廓线和富有韵律的空间形态，寓意四

川优美的山水形象。该场馆的餐饮、住宿等配套

设施齐全，周围交通发达便利。

（详见会议网站）



分会论坛
SYMPOSIA AND FORUMS （更多详细信息见官网）

A01. 能源转换与存储材料

A02. 热电材料及应用

A03. 核材料

A04. 太阳能材料与器件

A05. 矿物与油气田材料

B01. 光催化材料

B02. 生态环境材料

B03. 环境工程材料

B04. 矿物材料循环与再生资源利用

C01. 粉末冶金

C02. 高性能铝合金

C03. 镁合金

C04. 高温结构材料与防护涂层

C05. 高性能钛合金

C06. 金属基复合材料

C07. 空间材料科学技术

C08. 航天材料

C09. 先进陶瓷材料

C10. 纳米、异构和梯度材料



功能材料

材料设计、制备与评价

论坛

D01. 超材料与多功能材料

D02. 多铁性材料

D03. 非晶与高熵合金

D04. 极端条件材料与器件

D05. 电子薄膜材料

D06. 先进微电子与光电子材料

D07. 生物医用材料

D08. 纳米多孔金属材料

D09. 纤维材料改性与复合技术

D10. 高分子材料

D11. 半导体探测器材料与器件发展前沿

D12. 超导材料及应用技术

E01. 材料先进制备加工技术

E02. 透射电镜材料表征与评价

E03. 相分离冶金与材料

E04. 先进凝固科学与技术

E05. 材料服役行为与结构安全

E06. 材料基因工程

E07. 同步辐射与中子表征

E08. 相图、相变与合金设计

E09. 材料疲劳与断裂

Z. 材料模拟、计算与设计

FA. 海峡两岸及港澳新材料发展趋势研讨会

FB. 粤港澳大湾区超级电容器学术论坛

FE. 材料教育论坛

材料分析测试技术展览会



投稿与出版

交流形式

重要日程

SUBMISSION AND PUBLICATION

COMMUNICATION 

SCHEDULE

1. 论文摘要 ( 国际分会提交英文摘要，国内

分会提交中文摘要 ) 于 2019 年 5 月 13 日前在中

国 材 料 大 会 2019 官 网 (cmc2019.medmeeting.

org) 提交。论文摘要经学术委员会及各分会评审

后录用。

2. 凡内容符合主题范围、未在国内外正式刊

物或其他会议上发表的论文，均可投递全文，全

文要求见官网 , 会后大会组织全文出版工作。

3. 分会自行安排出版的会议论文将由分会场

具体负责文章评审及发表事宜。

4. 本次大会推荐的出版物详见官网。

会议分口头报告、墙展交流与书面交流三种

形式，由各分会根据摘要提交情况确定最终交流

形式。

其中墙展交流用的 Poster 的制作要求及奖

项设置见官网。

2019.5.13	 论文摘要提交截止

2019.6 月中旬	 摘要录用结果查询

2019.7.1	 全文提交截止

2019.7.10	 会议代表注册

2019.7.11	 上午：开幕式、大会报告  下午：分会交流

2019.7.12	 上午：分会交流  下午：分会交流、墙报展示与评奖

2019.7.13	 上午：分会交流  下午：分会交流与优秀墙报颁奖

2019.7.14	 上午：分会交流



010-68710443（会议）

13141248851（财务）

cmc_public@126.com（会议）

wang133211@163.com（财务）

会议注册费及付款方式

联 系 方 式

电  话

E-mail

REGISTRATION FEE AND PAYMENT METHOD

CONTACT INFORMATION

2019 年 6 月 10 日（含 10 日）前注册缴费：

非学生：RMB 2000 元

学  生：RMB 1000 元

2019 年 6 月 10 日后注册缴费：

非学生：RMB 2500 元

学  生：RMB 1500 元
注：缴费日期以银行印鉴为准。

2019.5.13	 论文摘要提交截止

2019.6 月中旬	 摘要录用结果查询

2019.7.1	 全文提交截止

2019.7.10	 会议代表注册

2019.7.11	 上午：开幕式、大会报告  下午：分会交流

2019.7.12	 上午：分会交流  下午：分会交流、墙报展示与评奖

2019.7.13	 上午：分会交流  下午：分会交流与优秀墙报颁奖

2019.7.14	 上午：分会交流

请参会代表登录网站，注册后进行在线支付。

请尽量选择在线支付方式交费，以便我们查询

参会代表信息。

单位名称：中国材料研究学会

开户银行：中国工商银行紫竹桥支行

银行帐号：0200 2355 1920 1069 811
注：1. 汇款时请务必在用途一栏注明“注册 ID- 姓名”。
	 2. 汇款后请将汇款信息（参会代表 ID- 姓名、汇款金额、

汇款日期、单位）通过电子邮件方式发送给财务老师。

注册费标准（不含版面费）

付款方式 1：在线支付

付款方式 2：银行汇款
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